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摘要(译)

用于超声探头中的阵列元件的连接部件包括第一层体和第二层体，其中
第二层体与第一层体连接，第二层体的面积小于第一层体。第一层体的
一个区域。第一层体中延伸超出第二层体的区域设置有至少一个穿透第
一层体的第一层导电元件。第二层体的下表面设置有穿透第二层体和第
一层体的至少一个第二层导电元件。信号传输线通过第一层导电元件和
第二层导电元件连接到阵列元件。阵列元件的连接组件呈阶梯形状。信
号传输线通过用于阵列元件的阶梯式连接部件连接到阵列元件组件，以
提供足够的空间。
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